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WEICON D6ékme Recinesi MS
1000

sivi | doldurulmamis | diisiik viskozite

WEICON Do6kme Reginesi MS 1000, yluksek mekanik
dayanima sahip seffaf ve cok akiskan bir epoksi regine
sistemidir. Cok cesitli uygulamalara imkan saglar. MS
1000 metal, ahsap, sert kdpuk ve bircok plastige iyi
yapisir. Genis alanlarin yapistirimasinda veya kompozit digli

kovanlarinin ve vidalarin lamine edilmesinde kullanilabilir.

Epoksi recine sistemi, ¢ok duslk viskozitesi sayesinde,
elektrikli bilesenlerin dokimu icin de ¢ok uygundur.

Fiber kompozit malzemelerin Uretiminde, alet ve kalip
yapiminda, elektrik endistrisinde, makine mihendisliginde
ve daha bir¢cok endustriyel alanda kullanilabilir. MS 1000,
cam elyaf kumasta iyi bir Islanma ve penetrasyon sergiler
ve bu sayede, fiber takviyeli bilesenlerin Uretimi icin cam,

aramid ve karbon fiberlerin lamine edilmesi icin cok uygundur.

Ayrica farkl dolgularla (toz, lifli ve kumas benzeri) kolaylikla
kanstirilabilir.

Teknik bilgiler

Baz Epoksi

Dolgu maddesi dolgusuz

Kivam SIvI

Renk seffaf, disik
dogal renk

Minimum depolama oda sicakliginda 36 ay

isleme

Uygulama sicakiig +15 °C ile +40 °C

arasl

Bilesen sicakligi >3°C ¢iy
noktasinin
lizerinde
Bagil nem <85 %
Agiriga gore karistirma orani 100:20
Hacme gore karistirma orani 100:21
Karigsimin viskozitesi +25 °C’de 1200 mPa's
Karisimin yogunlugu 1,2 g/cm?®
Tuketim Katman kalinhigi 1.0 mm 1,2 kg/m?
Maksimum katman kalinligi 10 mm
Sertlesme
Kap 6mri 20 °C’de, 500 g malzeme ~ 80 dk.
Sonraki katman zamani (Glciin %35’) 9 sa.
Mekanik yik kaldirabilme (gtictin %80’si) 14 sa.
slresi
Nihai sertlik (gtictin %100°0) 24 sa.
Biizllme 0,01 %
Sertlesme sonrasi mekanik 6zellikler
-Kirlenme kosulu 24hRT+4h60°C
Cekme dayanimi DIN EN ISO 527-2 56 MPa
Kopma uzamasi (cekme) DIN EN ISO 527-2 2,8 %
E- moddl (gekme) DIN EN ISO 527-2 2500-2600 MPa
Basing dayanimi DIN EN ISO 604 92 MPa
Egme dayanimi DIN EN ISO 178 90 MPa
Sertlik (Shore D) DIN ISO 7619 81+3
Taber aginma testi DIN ISO 9352 (H18, 1 kg, 1,1g/1,0cm?
1000 rotasyon)
Cekme kopma dayanimi
Celik 1.0338 kumlanmig 16 MPa
V2A kumlanmis paslanmaz celik 14 MPa
Kumlanmig alliminyum 8 MPa
Sicak daldirma galvanizli celik 7 MPa
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Termal parametreler

Sicaklik dayanimi -35°C ile +120 °C

Oda sicakliginda kirlendikten  (DSC) ~ +47 °C
sonra Tg

Isil egilme sicakhg DIN EN ISO 75-2 +52 °C
Isi iletkenligi DIN EN ISO 22007-4 0,19 W/m-K
Isi kapasitesi DIN EN ISO 22007-4 1,21 J/(g:K)

Elektriksel 6zellikler

Ozdireng DIN EN 62631-3 2,31-10M4 Q'm
Manyetik hayir
Onaylar / Yonergeler

ISSA kodu 75.509.36
IMPA kodu 812985

Kullanim talimatlari

WEICON Urunlerini kullanirken AB Glvenlik Bilgi Formlarinda
(www.weicon.com) yer alan fiziksel, emniyet teknigi,
toksikolojik ve ekolojik verilere ve talimatlara uyulmalidir.

Yiizey 6n islemi

Dékme Recinesi MS 1000’in basaril bir sekilde islenmesi,
yuzeylerin 6zenli bir sekilde hazirlanmasina baglidir. Ginku
bu genel basari icin en énemli faktérdir. Toz, kir, yag, gres,
pas ve nem veya islaklik yapisma lzerinde olumsuz bir
etkiye sahiptir. Uygulamadan énce asagidaki noktalara dikkat
edilmelidir; Yapistinlacak veya onarilacak alanlar yag, gres, kir,
pas, oksit, boya ve diger yabanci maddeler veya kalintilardan
arindiriimis olmalidir. Temizleme ve yagdan arindirma igin
WEICON Yuzey Temizleyiciyi dneriyoruz. Piirlizsiiz ve 6zellikle
cok kirli ytizeylere taglama gibi mekanik ylizey 6n islemleri
uygulanmahdir. Her mekanik 6n islemden sonra ylzey
WEICON Temizleyici Sprey S ile tekrar temizlenmeli ve
kaplama uygulanana kadar daha fazla kirlenmeye karsi
korunmalidir. Alt tabakaya yapismanin istenmedigi alanlar
silikonsuz Kalip Ayirici maddelerle islemden gecirilmelidir. Diz
yuzeyler icin WEICON Kalip Ayirici Sivi F 1000 veya gdzenekli
ylzeyler icin WEICON Kalip Ayirici mumu P 500 kullanmanizi
Oneririz. Ylzey 6n isleminden sonra oksitlenmeyi, hizla olusan
pasi veya yeniden kirlenmeyi dnlemek icin Dokme Recinesi
MS 1000 uygulamasina mimkin olan en kisa stirede (bir saat
icinde) baslanmalidir.

Karistirma

Once regineyi hafif bir sekilde karistirin. Sonra regine ve
sertlestiriciyi 20°C’de (68°F) en az doért dakika boyunca
iyice ve kabarcik olusturmadan karistirin. Bunun i¢in yaninda
bulunan isleme spatulasi veya drnegin paslanmaz celik harg
kanistirici gibi mekanik bir karistirici kullanilabilir. Mekanik
kanistinicilar ile maksimum 500 rpm gibi dusuk bir hiz
kullanimina dikkat edilmelidir. Bilesenler homojen bir karisim
elde edilene kadar birlikte karistirnimaldir. Bileselerin karisim
oranina kesinlikle uyulmalidir, aksi takdirde gucli bir sekilde
sapan fiziksel degerler ortaya cikacaktir (maks. Sapma +/-
%?2). 80 dakikalik kap émri igerisinde islenebilecek kadar
malzeme karistirimalidir. Belirtilen kap émrl, 500 g malzeme
karisimi ve 20 °C (68 °F) malzeme sicakligina dayanmaktadir.
Daha buyik miktarlar karnstirildiginda veya daha ylksek
islem sicakliklarinda, epoksi recinelerinin tipik reaksiyon isisi
nedeniyle sertlesme daha hizli gerceklesir.

Uygulama

Uygulamadan énce karisim temiz bir kaba aktariimalidir.
Uygulama sirasinda % 85’in altinda bagil nem ile + 20 °
C’lik (68 °F) bir ortam sicakligi tavsiye ediyoruz. En ylksek
yapisma kuvveti, islenecek parcalar uygulamadan dnce
>35 °C’ye (>95 °F) isitildiginda elde edilir. Maksimum yapisma
elde etmek amaciyla ince bir 6n kaplama olusturmak
icin D6kUm recinesini Kontur Spatulasi Flexy veya bir
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boya fircasi ile ylzeye yogun bir sekilde ¢capraz hareketler
yaparak uygulayin. Bu teknik sayesinde epoksi regine tim
catlaklara ve purizIUlik derinliklerine iyi niifuz eder. Ardindan
direkt bir sonraki katman istenen katman kalinligina kadar
uygulanabilir. Uygularken hava kabarcigi olusmamasina 6zen
gosterilmelidir.

Sertlesme

Nihai sertlige 20°C’de (68°F) maksimum 24 saat sonra ulasilir.

Daha disuk sicakliklarda, maksimum 40 °C’ye (104 °F) kadar
ornegin 1si yalitiml ¢anta, elektrikli veya fanli isitici ile esit
IsI uygulanarak sertlesme hizlandirilabilir. Yiksek sicakliklar
kirlenme suresini kisaltir. Genel kural: oda sicakhidinin (20°C/
68°F) Uzerindeki + 10 ° C’lik (50°F) her artig, sertlesme siresini
yari yarlya azaltacaktir. 16 °C’nin (61 °F) altindaki sicakliklar
sertlesme siresini, yaklasik 5 °C’den (41 °F) sonra neredeyse
hi¢ reaksiyon gerceklesmeyecek kadar uzatir.
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Depolama

WEICON epoksi regine sistemleri oda sicakliginda kuru
olarak saklanmalidir. Acilmamis ambalajlar +18 °C ile +28 °C
arasindaki sicakliklarda saklanabilir. Ambalaji agciimissa 6 ay
icerisinde tuketilmesi gerekmektedir.

Onerilen ekipmanlar

taslama makinasi

kumlama makinasi

termal ¢anta

fanl isitici

dizlestirme malasi, spatula
polietilen film 0,2 mm
kumas bant

firca

képuk rulo

Toz birakmayan bez
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QR Kodu okutun:

Not

Bu teknik bilgi formunda verilen 6zellikler ve tavsiyeler, garanti edilen tirin 6zellikleri olarak gériilmemelidir. Bunlar laboratuvar testlerimize ve pratik deneyimlerimize dayanmaktadir. Bireysel uygulama kosullari bilgimiz, kontroltimiiz ve sorumlulugumuz
disinda oldugundan, bu bilgiler herhangi bir ylikiimliliik olmaksizin saglanmaktadir. Urlinlerimizin siirekli yliksek kalitesini garanti ediyoruz. Bununla birlikte, s6z konusu Urlinlin talep edilen 6zellikleri karsilayip karsilamadigini 6grenmek igin yeterli laboratuvar

ve pratik testlerin yapilmasi 6nerilir. Bunlardan bir iddia tliretilemez. Uygun olmayan veya belirtilenden farkli uygulamalar igin tek sorumluluk kullaniciya aittir.
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